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^ (54) Title: MOULD FOR A COMPOSITE MATERIAL PART COATED WITH A STRIPPING PRODUCT 

(54) Titre : MOULE POUR UNE PIECE EN MATERIAU COMPOSITE ENDUIT D'UN PRODUIT DE DEMOULAGE 

^ (57) Abstract: The invention concerns a mould for a composite material part, said mould being coated with a stripping product. 
^ The stripping product comprises: 100 parts by weight of a basic constituent consisting of a polydimethylsiloxane epoxide, from 0.5 
^ to 10 parts by weight of a polymerizing agent for said basic constituent, consisting of a diaryliodonium salt, not more than 30 parts 
O by weight of a release modulator, consisting of a silicone polymer, and not more than 40 parts by weight of an anti-sticking agent 
<^> making the product less tacky prior to polymerization, consisting of a vinylether compound. 

^ (57) Abrege : Linvention concerne un moule pour une piece en materiau composite, ce moule etant enduit d'un produit de demou- 
lage. Le produit de demoulage comporte : 100 parts ponderales d'un constituant de base consistant en un polydim6thylsiloxane 
^ epoxyde, entre 0.5 et 10 parts pond6rales d'un agent de polymerisation de ce constituant de base, constitue" d'un sel de diaryliodo- 
^ nium, au plus 30 parts ponderales d' un modulateur d'anti -adherence, constitue* d'un polymere silicone, et au plus 40 parts ponderales 
^ d'un agent anti-collage rendant le produit moins gluant avant polymerisation, constitue au moins d'un compose vinylether. 
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Moule pour une piece en materiau composite enduit d'un produit de demoulage 

La presente invention concerne un moule pour une piece en materiau 
composite enduit d'un produit de demoulage. Bien que non exclusivement, ia 
5 presente invention s'applique particulierement aux pales d'helicoptere ou aux 
elements de pales d'helicoptere, qui sont fabriques de fagon usuelle par 
moulage d'un materiau composite. 

On sait que, pour faciliter le demoulage de telles pales ou de tels 
elements de pales apres polymerisation, on applique prealablement un produit 
10 de demoulage surtoute la surface du moule. 

Les produits de demoulage connus contiennent une grande proportion 
de solvant et presentent de ce fait de nombreux inconvenients, tels que 
('importance des quantites devant etre utilisees et le rejet de composes 
organiques volatils dans I'environnement. 

15 La presente invention a pour objet de remedier a ces inconvenients. Elle 

concerne un moule enduit d'un produit de demoulage anti-adherent sans 
solvant, particulierement efficace. 

A cette fin, selon invention, un moule pour une piece en materiau 
composite est enduit d'un produit de demoulage comportant : 
20 - 100 parts pond6rales d'un constituant de base consistant en un 

polydimethylsiloxane epoxyde, 

- entre 0.5 et 10 parts ponderales d'un agent de polymerisation de ce 
constituant de base, constitue d'un sel de diaryliodonium, 

- au plus 30 parts ponderales d'un modulateur d'anti-adherence, 
25 constitue d'un polymere silicone, et 

- au plus 40 parts ponderales d'un agent anti-collage rehdant le produit 
moins gluant avant polymerisation, constitue au moins d'un compose 
vinylether. 
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De preference, le modulateur d'anti-adherence est egalement constitue 
d'un polydimethylsiloxane epoxyde. 

Comme constituant de base et comme modulateur d'adherence, on peut 
respectivement utiliser les produits fabriques par la soctete RHODIA en portant 
5 respectivement les denominations commerciales « UV POLY 200 » et « UV 
RCA 200 ».De meme, I'agent de polymerisation a base de sel de 
diaryliodonium peut etre celui fabrique et vendu sous le nom commercial de 
« UV CATA 21 1 » par cette societe RHODIA. 

Ledit agent anti-collage (qui permet entre autre au produit de demoulage 
10 de pouvoir etre etale aisement sur les parois du moule et de reduire 
significativement I'aspect collant laisse par le polydimethylsiloxane epoxyde 
lorsqu'il n'est pas polymerise) peut etre constitue par un melange d'un mono- 
vinylether et d'un divinylether 

Selon un mode de realisation privilegie, le mono vinylether est celui de 
15 dodecyle [formule CH3-(CH 2 )ii-0-CH=CH 2 ], tandis que le di-vinylether est le 1 A 
cyclohexane dimethanoldivinylether [formule CH 2 = CH-O-C 6 Hi 0 -O-CH=CH2]. 

Avantageusement, ledit produit de demoulage adapte au moule 
comporte : 

- entre 5 et 7 parts ponderales de I'agent de polymerisation, 

20 - entre 5 et 10 parts ponderales du modulateur d'anti-adherence, ce 

modulateur d'anti-adherence etant un polydimethylsiloxane 6poxyde, et 

- I'agent anti-collage etant present a hauteur de 8 a 12 parts ponderales 
d'un mono-vinylether de dodecyle et de 8 a 12 parts ponderales d'un 
cyclohexane dimethanoldivinylether. 



25 



Encore plus avantageusement, ce produit de demoulage comporte : 

- 6 parts ponderales de I'agent de polymerisation, 

- 8 parts ponderales du modulateur d'anti-adherence, et 
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- I'agent anti-collage etant present a hauteur de 1 1 ,4 parts ponderales 
d'un mono-vinylether de dodecyle et de 11,4 parts ponderales d'un 
cyclohexane dimethanoldivinylether. 

Ainsi, grace a I'invention, on obtient un produit de demoulage sans 
5 solvant qui presente de tres bonnes proprietes d'anti-adherence, notamment en 
raison de sa realisation a base de silicone. Ce produit de demoulage presente 
egalement de bonnes performances en terme de tenue au collage ou de tenue 
a la peinture de la piece composite realisee par moulage. En effet, en raison 
des caracteristiques chimiques dudit produit qui est base sur des siloxanes 
10 epoxydes, le faible transfert qui peut avoir lieu au cours du moulage, n'a pas 
d'influence negative significative sur les proprietes de collage ou de tenue a la 
peinture de la piece, contrairement a ce qui peut etre observe avec des produits 
de demoulage a base de solvant. 

On notera que, par rapport aux produits de demoulage usuels a base de 
15 solvant, le produit conforme a Tinvention, obtenu a partir du melange precite, 
presente egalement les avantages suivants : 

- suppression du probleme de rejets de composes organiques volatils, 

- reduction de la quantite de produit consomm§, 

- reduction du temps d'application du produit, 

20 - amelioration des caracteristiques de collage sur le materiau composite, et 

- amelioration de I'aspect de surface. 

Le produit de demoulage conforme a Tinvention polymerise sous Taction 
des rayonnements ultraviolets ou par voie thermique. Le cycle de 
polymerisation par voie thermique peut etre de 1 heure a 1 50°C (+/- 5°). 

25 Toutefois, selon les applications envisagees, ce cycle peut etre optimise, 

par exemple a 30 minutes a 100°C. 
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Le produit de demoulage de I'invention est liquide et il est applique sur la 
surface du moule, avec une epaisseur tres faible (de I'ordre du micron 
generalement), de preference de fagon manuelle, a I'aide d'un chiffon ou au 
moyen de lingettes pre impregnees par ledit produit, 

5 Generalement, il n'est pas necessaire d'appliquer ce produit sur le moule 

a chaque moulage. Le nombre d'operation de moulage possible avec un 
revetement du produit conforme a la presente invention depend du type de 
moulage mis en oeuvre, mais reste generalement equivalent a celui obtenu 
avec des demoulants usuels a base de solvant 

10 On notera que le produit de demoulage conforme & Tinventlon est 

efficace pour la polymerisation sur moules metalliques ou composites de toute 
piece composite, utilisant des resines epoxydes de classe inferieure ou egale a 
180°C. 
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REVINDICATIONS 

1. Moule pour une piece en materiau composite caracterise en ce qu'il est 
enduit d'un produit de demoulage comportant : 

- 100 parts ponderales d'un constituant de base consistant en un 
5 polydimethylsiloxane epoxyde, 

- entre 0.5 et 10 parts ponderales d'un agent de polymerisation dudit 
constituant de base, constitue d'un sel de diaryliodonium, 

- au plus 30 parts ponderales d'un modulateur d'anti-adherence, 
constitue d'un polymere silicone, et 

10 - au plus 40 parts ponderales d'un agent anti-collage rendant le produit 

moins gluant avant polymerisation, constitue au moins d'un compose 
vinylether. 

2. Moule selon la revendication 1, caracterise en ce que ledit modulateur 
d'anti-adherence est egalement constitue d'un polydimethylsiloxane 

15 epoxyde. 

3. Moule selon I'une quelconque des revendications 1 ou 2, caracterise en ce 
que ledit agent anti-collage est constitue par un melange d'un mono- 
vinylether et d'un di-vinylether. 

4. Moule selon la revendication 3, caracterise en ce que ledit mono-vinylether 
20 est le mono-vinylether de dodecyle. 

5. Moule selon la revendication 3, caracterise en ce que ledit di-vinylether est 
le 1.4cyclohexane dimethanoldivinylether. 

6. Moule selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterise 
en ce que ledit produit de demoulage comporte : 

25 - entre 5 et 7 parts ponderales dudit agent de polymerisation, 

- entre 5 et 10 parts ponderales dudit modulateur d'anti-adherence, ce 
modulateur d'anti-adherence etant un polydimethylsiloxane epoxyde, et 



WO 2004/041947 



6 



PCT/FR2003/003219 



- en ce que ledit agent anti-collage est present a hauteur de 8 a 12 parts 
ponderales d'un mono-vinylether de dodecyle et de 8 a 12 parts 
ponderales d'un cyclohexane dimethanoldivinytether. 

7. Moule selon la revendication 6, caracterise en ce que ledit produit de 
5 demoulage comporte : 

- 6 parts ponderales dudit agent de polymerisation, 

- 8 parts ponderales dudit modulateur d'anti-adherence, et 

- en ce que ledit agent anti-collage est present a hauteur de 1 1 ,4 parts 
ponderales d'un mono-vinylether de dodecyle et de 11,4 parts 

10 ponderales d'un cyclohexane dimethanoldivinylether. 



It^RNATIONAL SEARCH REPORT 



Intentional Application No 

PCT/FR 03/03219 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 7 C09D183/06 B29C33/64 C08G65/10 



According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC 



B. FIELDS SEARCHED 



Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) 

IPC 7 C08G C09D B29C 



Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included In the fields searched 



Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) 

EPO-Internal, WPI Data, PAJ 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category ° Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



US 5 650 453 A (ECKBERG RICHARD P ET AL) 

22 July 1997 (1997-07-22) 

column 1, line 5-41 

column 2, line 9 -column .8, line 36; 

claims; examples 

WO 02 06030 A (ACMOS CHEMIE GMBH & CO 
;KLYSZCZ NASK0 H0LGER (DE); WOCHNOWSKI 
H0RS) 24 January 2002 (2002-01-24) 
page 1, paragraph 1 

page 2, last paragraph -page 4, paragraph 
4 

page 6, paragraph 3 -page 7, paragraph 1 

page 8, paragraph 2 

page 9, paragraph 4; claims 

_/__ 



1-7 



1-7 



m 



Further documents are listed in the continuation of box C. 



ID 



Patent family members are listed In annex. 



0 Special categories of cited documents : 

"A" document defining the general stale of the art which is not 
considered to be of particular relevance 

"E" earlier document but published on or after the international 
filing date 

•L' document which may throw doubts on priority claim(s) or 
which is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

a O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or 
other means 

"P" document published prior to the international filing date but 
later than the priority date claimed 



"T" later document published after the International filing date 
or priority date and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theoiy underlying the 
invention 

■X" document of particular relevance; the claimed Invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an Inventive step when the document is taken atone 

"Y" document of particular relevance; the claimed invention 

cannot be considered to Involve an Inventive step when the 
document Is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
In the art 

■&" document member of the same patent family 



Date of the actual completion of the International search 



2 April 2004 



Date of mailing of the International search report 



13/04/2004 



Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office, P.B. 5818 Patent laan 2 
NL-2280HVRi]swr]k 
TeL (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Authorized officer 



Otegul Rebollo, J 



Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



"intJ^^nal Application No 

PCT/FR 03/03219 



C(Contlnuatlon) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category c 



Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



WO 00 77083 A (FRANCES JEAN MARC ;L0UBET 
OLIVIER (FR); RHONE P0ULENC CHIMIE (FR)) 
21 December 2000 (2000-12-21) 
page 1, line 5-8 

page 7, line 18 -page 12, line 26 
page 14, line 1 -page 19, line 18 
page 25, line 12 -page 27, line 13; 
claims; examples 

EP 0 473 995 A (GEN ELECTRIC) 

11 March 1992 (1992-03-11) 

page 2, line 40 -page 4, line 29; claims; 

examples 3-5,8-10 

EP 0 476 925 A (SHINETSU CHEMICAL CO) 
25 March 1992 (1992-03-25) 
page 2, line 40 -page 5, line 25; claims; 
exampl es 

US- 6 313 255 Bl (RUBINSZTAJN SLAWOMIR) 
6 November 2001 (2001-11-06) 
column 1, line 55 -column 6, line 64; 
claims; example 5 

EP 1 215 254 A (SHINETSU CHEMICAL CO) 
19 June 2002 (2002-06-19) 
page 2, line 9-12 

page 2, line 49 -page 7, line 47; claims; 
exampl es 

EP 0 599 615 A (GEN ELECTRIC) 

1 June 1994 (1994-06-01) 

page 2, line 46 -page 3, line 3; claims; 

exampl es 



1-7 



1-7 



1-7 



1-7 



1,2 



1-7 



Form PCT/ISA/210 (continuation ot second sheet) (January 2004) 



INJjgRNATIONAL SEARCH REPORT 

Information on patent family members 



Intentional Application No 

PCT/FR 03/03219 



Patent document 
cited in search report 



Publication 
date 



Patent family 
memb r(s) 



Publication 
date 



US 5650453 


A 


22- 


-07- 


-1997 


DE 


19615480 A1 


^1 _1 ft— 1 QO£ 












FR 


2733507 Al 


31-10-1996 












GB 


2300421 A ,B 


06-11-1996 












JP 


9012650 A 


14-01-1997 


WO 0206030 


A 


24- 


-01- 


-2002 


DE 


10034739 Al 


07-02-2002 












AU 


7630001 A 


30-01-2002 












WO 


0206030 Al 




WO 0077083 


A 


21- 


-12- 


-2000 


FR 


2794766 Al 


15-12-2000 












AU 


5539200 A 


02-01-2001 












BR 


0012304 A 


12-03-2002 












EP 


1192211 Al 


03-04-2002 












WO 


0077083 Al 


21-12-2000 












JP 


2003502598 T 


21-01-2003 


tr 0473995 


A 


11- 


-03- 


-1992 


US 


5158991 A 




27-10-1992 












AU 


7918191 A 


05-03-1992 












CA 


2042224 Al 


25-02-1992 












DE 


69107938 HI 


1 — HA — I QQC 












DE- ... 


. 69107938 T2 


..12-10-1995 












DK 


473995 T3 


10-07-1995 












EP 


0473995 A2 


11-03-1992 












ES 


2069788 T3 


16-05-1995 












FI 


914004 A 


25-02-1992 












JP 


4339816 A 


26-11-1992 












US 


5310601 A 


10-05-1994 


EP 0476925 


A 


25- 


■03- 


4992 


JP 


21116EO r 

LJLX1UJO. V/ 














JP 


4126767 A 


27-04-1992 












JP 


8026120 6 


13-03-1996 












DE 


69123529 Dl 


23-01-1997 












DE 


69123529 T2 


03-04-1997 












EP 


0476925 A2 


25-03^1992 












FI 


914255 A 


18-03-1992 












US 


5364888 A 


15-11-1994 


US 6313255 


Bl 


06- 


11- 


•2001 


NONE 







EP 1215254 A 19-06-2002 EP 1215254 A2 19-06-2002 

JP 2002241504 A 28-08-2002 
US 2002106520 Al 08-08-2002 



EP 0599615 


A 


01-06-1994 US 


5360833 A 


01-11-1994 






AU 


5061393 A 


09-06-1994 






CA 


2102483 Al 


26-05-1994 






CN 


1088954 A 


06-07-1994 






DE 


69323399 Dl 


18-03-1999 






DE 


69323399 T2 


09-09-1999 






EP 


0599615 A2 


01-06-1994 






FI 


935219 A 


26-05-1994 






JP 


3488272 B2 


19-01-2004 






JP 


7002976 A 


06-01-1995 



Fam PCT/ISA/210 (patent family annex) (January 2004) 



RAPPORT DE 



HERCHE INTERNATIONALE 



le Internationale No 



PCT/FR 03/03219 



A. CLASSEMENT OE L'OBJET DE LA DEMANDE , 

CIB 7 C09D183/06 B29C33/64 C08G65/10 



Selon la classification Internationale des brevets (CIB) ou a la ffojs selon la classification nationaje et ta CIB 



B. DOMAINES SUR LES QUELS LA RECHERCHE A PORTE 



Documentation minimale consuitee (systeme de classification suM des symboies de classement) 

CIB 7 C08G C09D B29C 



Documentation consuitee autre que la documentation minimale dans la mesure ou ces documents relevant des domaines sur lesqueb a porte la recherche 



Base de donnees electronique consuitee au cours de la recherche Internationale (nom de la base de donnees, et si realisable, termes de recherche utilises) 

EPO-Internal , WPI Data, PAJ 



C. DOCUMENTS CONSIDERES COM ME PERTINENTS 



Categorie ° Identification des documents cites, avec, le cas echeant, ^indication des passages pertinents 



no. des revendications vlsees 



US 5 650 453 A (ECKBERG RICHARD P ET AL) 
22- jui Met 1997 (1997H)7rr22) .. .. 
colonne 1, ligne 5-41 
colonne 2, ligne 9 -colonne 8, Hgne 36; 
revendications; exemples 

WO 02 06030 A (ACMOS CHEMIE GMBH & CO 
;KLYSZCZ NASK0 H0LGER (DE); W0CHN0WSKI 
HORS) 24 janvler 2002 (2002-01-24) 
page 1, alinea 1 

page 2, dernier alinea -page 4, alinea 4 
page 6, alinea 3 -page 7, alinea 1 
page 8, alinea 2 

page 9, alinea 4; revendications 

-/-- 



1-7 



1-7 



j )( j Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents 



Les documents de families de brevets sont indiques en annexe 



° Categories speciales de documents cites: 

•A" document definissant Petal general de la technique, non 

considere comme partlculierement pertinent 
'E' document anterieur, mats publie a la date de depot international 

ou apres cette date 

'L' document pouvant \eier un doute sur une revendicatlon de 
priorite ou cite pour determiner la date de publication cf une 
autre citation ou pour une raison speciale (telle qu'indiquee) 

"O a document se referant a une divulgation orale, a un usage, a 
une exposition ou tous autres moyens 

a P a document publie avant la date de depot international, mais 
posterteurement a la date de priorite revendiquee 



T document ulterieur publie apres ta date de depot international ou la 
date de priorite et n'appartenenant pas a Petal de la 
technique pertinent, mals cite pour comprendre le prlnclpe 
ou la theorie constituent la base de Pinvention 

■X* document particullerement pertinent; Pinven tion revendiquee ne peut 
etre consideree comme nouvede ou comme impliquant une activite 
Inventive par rapport au document considere fsolement 

■Y" document particullerement pertinent; finven tion revendiquee 
ne peut etre consideree comme Impliquant une activite Inventive 
lorsque le document est associe a un ou plusieurs autres 
documents de m§me nature, cette combinaison 6tant evldente 
pour une personne du metier 

'&' document qui fait partie de la memo famllie de brevets 



Date a laquelle ta recherche Internationale a eta effectivement achevee 



2 avril 2004 



Date cf expedition du present rapport de recherche Internationale 

13/04/2004 



Nom et adresse postale de Padministration chargee de la recherche Internationale 
Office Europeen des Brevets, P.B. 581 8 Patentlaan 2 
NL-2280HVRi]swIJk 
TeL (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax (+31-70)340-3016 



Fonctlonnaire autonsA 



Otegui Rebollo, J 



Formublro PCT/1SA^10 {deuxteme feulle) (Janvier 2004) 



RAPPORT DE 



HERCHE INTERNATIONALE 



de Internationale No 

PCT/FR 03/03219 



C(suite) DOCUMENTS CONS1DERES COM ME PERTINENTS 



Categorie 0 Identification des documents cites, avec, le cas echeant, I'lndlcatton des passages pertinents 



no. des revendlcatlons visees 



Y - 



WO 00 77083 A (FRANCES JEAN MARC ; LOUBET 
OLIVIER (FR); RHONE POULENC CHIMIE (FR)) 
21 decembre 2000 (2000-12-21) 
page 1, Hgne 5-8 

page 7, ligne 18 -page 12, Hgne 26 
page 14, Hgne 1 -page 19, Hgne 18 
page 25, ligne 12 -page 27, Hgne 13; 
revendlcatlons; exemples 

EP 0 473 995 A (GEN ELECTRIC) 

11 mars 1992 (1992-03-11) 

page 2, ligne 40 -page 4, ligne 29; 

revendi cations; exemples 3-5,8-10 

EP 0 476 925 A (SHINETSU CHEMICAL CO) 
25 mars 1992 (1992-03-25) 
page 2, ligne 40 -page 5, ligne 25; 
revendlcatlons; exemples 

US 6 313 255 Bl (RUBINSZTAJN SLAWOMIR) . 
6 novembre 2001 (2001-11-06) 
colonne 1, ligne 55 -colonne 6, ligne 64; 
revendlcatlons; exemple 5 

EP 1 215 254 A (SHINETSU CHEMICAL CO) 

19 juin 2002 (2002-06-19) 

page 2, Hgne 9-12 

page 2, Hgne 49 -page 7, ligne 47; 

revendlcatlons; exemples 

EP 0 599 615 A (GEN ELECTRIC) 
1 juin 1994 (1994-06-01) 
page 2, ligne 46 -page 3, Hgne 3; 
revendications; exemples 



1-7 



1-7 



1-7 



1-7 



1,2 



1-7 



Formutaire PCT/1SA/210 (suite de la deuxteme feuQle) (Janvier 2004) 



"1 


RAPPORT DE QCHERCHE INTERNATIONALE 

Renselgnements relatlfs aux membres de families de brevets 


1 — ^ 1 

r\ o *l c* International^ No 

PCT/FR 03/03219 




Document br vet cite 
au rapport de recherche 


Date de 
publication 


Membre(s) de la 
famiite de brevet(s) 


Date de 
publication 




US 5650453 A 


22-07-1997 


DE 19615489 Al 
FR 2733507 Al 


31-10-1996 
31-10-1996 



GB 2300421 A ,B 06-11-1996 

JP 9012650 A 14-01-1997 



W0 0206030 A 24-01-2002 DE 10034739 Al 07-02-2002 

AU 7630001 A 30-01-2002 

W0 0206030 Al 24-01-2002 



W0 0077083 A 21-12-2000 FR 2794766 Al 15-12-2000 

AU 5539200 A 02-01-2001 

BR 0012304 A 12-03-2002 

EP 1192211 Al 03-04-2002 

W0 0077083 Al 21-12-2000 

OP 2003502598 T 21-01-2003 



EP 0473995 



11-03-1992 



EP 0476925 



25-03-1992 



US 


5158991 A 


27-10-1992 


AU 


7918191 A 


05-03-1992 


CA 


2042224 Al 


25-02-1992 


DE 


69107938 Dl 


13-04-1995 


DE 


69107938 T2 . 


12-10-1995 


DK 


473995 T3 


10-07-1995 


EP 


0473995 A2 


11-03-1992 


ES 


2069788 T3 


16-05-1995 


FI 


914004 A 


25-02-1992 


JP 


4339816 A 


26-11-1992 


US 


5310601 A 


10-05-1994 


OP 


2111658 C 


21-11-1996 


OP 


4126767 A 


27-04-1992 


OP 


8026120 B 


13-03-1996 


DE 


69123529 Dl 


23-01-1997 


DE 


69123529 T2 


03-04-1997 


EP 


0476925 A2 


25-03-1992 


FI 


914255 A 


18-03-1992 


US 


5364888 A 


15-11-1994 



US 


6313255 


Bl 


06- 


-11- 


-2001 


AUCUN 




EP 


1215254 


A 


19- 


-06- 


-2002 


EP 


1215254 A2 


19-06-2002 












OP 


2002241504 A 


28-08-2002 














US 


2002106520 Al 


08-08-2002 


EP 


0599615 


A 


01- 


-06- 


-1994 


US 


5360833 A 


01-11-1994 














AU 


5061393 A 


09-06-1994 














CA 


2102483 Al 


26-05-1994 














CN 


1088954 A 


06-07-1994 














DE 


69323399 Dl 


18-03-1999 














DE 


69323399 T2 


09-09-1999 














EP 


0599615 A2 


01-06-1994 














FI 


935219 A 


26-05-1994 














OP 


3488272 B2 


19-01-2004 














OP 


7002976 A 


06-01-1995 



Formula] re PCT/ISA/210 {annexe families da brevets) (Janvier 2004) 



